    陕西省半导体照明企业调研表   填表日期
	企业基本信息

	单位名称
	
	单位性质
	

	企业地址
	
	邮编
	

	成立时间
	
	注册资金
	
	资产总额
	

	企业负责人
	
	电话
	
	E_Mail
	

	联系人
	
	电话
	
	E_Mail
	

	生产经营场地面积
	
	职工总数
	
	隶属关系
	

	产品领域
	□外延片  □衬底  □芯片  □封装  □其他
	现有产能
	

	人员结构
	管理人员：   人
	研发人员：   人
	销售：    人
	工人：    人

	学历结构
	研究生：     人
	本科：     人
	大专：    人
	其他：    人

	股份构成
	
	单位名称
	股份比例

	
	1
	
	

	
	2
	
	

	
	3
	
	

	关键设备
	
	设备名称
	数量
	用途

	
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	2014年经营情况（万元）

	销售收入
	
	利润总额
	
	上缴税金
	

	研发投入
	
	进口额
	
	出口额
	

	2015预计情况（万元）

	销售收入
	
	利润总额
	
	新增投资
	

	2020年预计情况（万元）

	销售收入
	
	利润总额
	
	新增投资
	

	专利情况
	发明：    个
	实用新型：      个
	其他：      个

	2015年产能
	
	预计2020年产能
	

	主要产品

	名称
	
	占总销售比例
	

	研发方式
	□自主创新  □引进消化开发  □联合研制  □委托开发  □其它

	产品阶段
	□市场调研  □设计定型  □生产样品  □批量生产

	技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进  □省内先进  □其它

	应用领域
	

	性能指标及特点
	

	名称
	
	占总销售比例
	

	研发方式
	□自主创新  □引进消化开发  □联合研制  □委托开发  □其它

	产品阶段
	□市场调研  □设计定型  □生产样品  □批量生产

	技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进  □省内先进  □其它

	应用领域
	

	性能指标及特点
	

	名称
	
	占总销售比例
	

	研发方式
	□自主创新  □引进消化开发  □联合研制  □委托开发  □其它

	产品阶段
	□市场调研  □设计定型  □生产样品  □批量生产

	技术水平
	□国际领先  □国际先进  □国内领先  □国内先进  □省内先进  □其它

	应用领域
	

	性能指标及特点
	

	当前遇到的主要问题及应对措施（资金、市场、人才等方面）

	企业近5年的发展规划及重大决策（包括固定资产投资、人力资源、销售收入等）

	对产业发展的意见和建议（财税、项目、进出口、政策建议及企业发展中存在的问题等）
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